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2017台灣電加工學會第二屆論文獎 

一、設立宗旨： 

為激勵國內研究所學生及從事電加工科技相關研究之各界先進，以促進學術界與產業界

的經驗交流以及國際合作交流，使我國電加工科技更加健全與發展。 

二、參選資格： 

    凡國內各公私立大學院校 104-105年碩博士畢業生或在學中碩博士生，其論文內容屬電

加工科技領域者，另已於 104-105年刊登於 SCI、EI期刊或發表於研討會者亦可；論文必頇

以電加工為主題，申請人及指導教授皆應為本會會員。 

三、申請日期： 

2017年 2月 06日～2017年 3月 31日(逾時不予受理)。 

四、獎勵方式： 

1. 獎金及名額(皆含獎狀乙紙) 

       特優論文獎：  1名，獎金新台幣 2萬元。(教授 1萬元，學生 1萬元) 

       優秀論文獎：  1名，獎金新台幣 1萬元。 (教授 5仟元，學生 5仟元) 

       佳作論文獎：  1名，獎金新台幣 5千元。 (教授 2仟 5佰元，學生 2仟 5佰元) 

       企業論文獎：  3名，各獲得獎金新台幣 1萬 5仟元。(3名分別為慶鴻論文獎、精呈  
論文獎、先捷論文獎。) 

2. 公開表揚 

提供得獎學生、教授名單以及論文摘要於台灣電加工學會網站報導與表揚，若作者同

意將推薦於本學會每年度的「台灣電加工學刊」中發表。 

3. 企業論文獎為激勵國內研究所學生或從事電加工科技相關研究之各界先進，故獲該獎

項者，可重複授與其他獎項殊榮。 

五、參加辦法 

申請者必需備妥下列文件： 

1. 申請書(可至本學會網站檔案下載處印出簽名後 e-mail電子檔至本學會) 
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2. 論文電子檔（PDF 格式，投稿格式請依 SCI及 EI期刊或任一國內外研討會的論文格式編

排即可)。 

3. 申請人應負責電子檔之可讀性，並自行說明內容（請內含一 README 文字檔）使審查程

序得以順利進行。 

4. 投稿人經學會通知後，請於 1周內將投稿論文海報檔案繳交學會輸出，以利研討會當天

現場公布張貼及頒獎 

六、審查程序： 

1. 本學會將邀請學者專家及產業界代表組成評審小組。 

2. 評審標準包括在學術研究的價值與貢獻性、創新性、正確性、以及架構和文圖呈現等

表達技巧。 

3. 若經評審決議，無適當人選時得以從缺。 

4. 論文評審後不予退回，由本會張貼於「2017電加工學術研討會」之會場內。 

5. 申請人之指導教授及共同指導教授應迴避擔任審查委員。 

6. 審查結果應於五月六日前公布於學會網站，並以電子郵件通知申請人。 

七、投稿方式： 

請將申請相關文件備妥後 e-mail至台灣電加工學會收。 

聯絡電話：(04)23502169#205廖靖宜小姐、#535陳羿伶小姐  

本會網站  http://www.tseme.org.tw/ 

聯絡信箱： tseme@mail.mirdc.org.tw 

九、注意事項： 

1. 參賽論文之作者若同意授權，將由本學會編輯成電子學刊公開發行，免費提供產業界

與學術界增加互動瞭解，以提升台灣高科技產品製程技術，並有助於學生之就業與產

學合作之機會。 

2. 得獎論文如有偽冒抄襲等經查證屬實者，一律取消資格，並由得獎者自負法律責任；

獎位不遞補，如已領取獎項者，應退回原獎項。 

 

 

http://www.tseme.org.tw/
mailto:tseme@mail.mirdc.org.tw
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台灣電加工學會 

個人資料蒐集、處理、利用告知暨同意書 

台灣電加工學會因辦理論文獎競選活動，蒐集、處理及利用您所提供的個人資料，茲

依據個人資料保護法（以下稱個資法），於蒐集時依法向您告知下列事項： 

(一)蒐集目的：1.辦理本次活動及相關行政管理。 

             2.寄送本學會舉辦之活動或產業相關之訊息。 

(二)個資類別：辨識個人者如姓名、職稱、聯絡方式、地址等。現行之受僱情形如公

司名稱、部門、職稱等。 

(三)利用期間：至蒐集目的消失為止。 

(四)利用地區：除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本學會僅於中華民國領域內利

用您的個人資料。 

(五)利用對象及方式：於蒐集目的之必要範圍內，利用您的個人資料。 

(六)當事人權利：您可向本學會「個資當事人權利行使窗口」行使查詢或請求閱覽、

製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料之權利，電話：

04-23502169 轉 205 或 535。 

(七)不同意之權益影響：若您不同意提供個人資料，本中心將無法為您提供特定目的

之相關服務。 

 

本人已閱讀並了解上述之告知事項，並同意 貴學會在符合上述告知事項範圍內蒐集、

處理及利用本人個人資料。 

 

立書人簽名：     

                 

日      期：    年    月    日 

 

 


